
特徴特徴
Raspberry　Pi、ModMyPi用のヒートシンク
ModMyPi　Raspberry　Piヒートシンクキットは、Raspberry　Piボードに適した2個のアルミ製
ヒートシンクで構成されています。ヒートシンクには熱接着テープが貼られており、熱伝導による
完全な接合により各ヒートシンクをしっかりと固定します。ヒートシンクは、さまざまな陽極酸化
処理色仕上げで提供されています。
特長：騒音が出るファンを使用しないでRaspberry　Piの温度を低く維持
Raspberry　Piの寿命を延ばし、ハードウェアの不具合のリスクを軽減
アルミ製ヒートシンク　x　2
コンパクトで多くのRaspberry　Piケース（ModMyPiケースを含む）に対応
簡単に使用できる高品質の熱接着テープ
熱抵抗：　25　°C/W
大型Broadcom　CPUヒートシンク　-　14　x　14　x　14　mm
中型イーサネットコントローラヒートシンク　-　10　x　10　x　10　mm

仕様仕様
入数：1個
熱抵抗：25°C/W
取り付け：熱接着テープ
カラー：シルバー
材料：アルミ
RoHS適合状況：適合
コード番号：127-0219

MODMYPI　LTD
63-7011-46　ヒートシンク　ヒートシンク 　　MMP-0140
[MODMYPI LTD] Heatsink, 25°C/W, 10 x 10 x 10 (Medium Ethernet Controller) mm, 14 x 14 x 14 (Large Broadcom
CPU) mm, Thermal Adhesive

アズワン品番 63-7011-46

型番 MMP-0140

JANコード 0000000000000

標準価格 780円円（税抜）
入り数 1個

研究用の科学機器、消耗品から工場ＭＲＯ、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト

http://www.as-1.co.jp/
file:///asone/description/
file:///asone/description/maker/MH07788/
https://aimg.as-1.co.jp/c/63/7011/46/63701146.jpg?v=f00db1e36ba516636f84dddbed5a5d5518558af8

	63-7011-46　ヒートシンク 　MMP-0140
	[MODMYPI LTD] Heatsink, 25°C/W, 10 x 10 x 10 (Medium Ethernet Controller) mm, 14 x 14 x 14 (Large Broadcom CPU) mm, Thermal Adhesive
	特徴
	仕様


